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機型: LBA40G(40W 綠光雷射器) Automatic applications
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◼HG | 客戶需求

1.切割邊不可焦黃與毛刺(需顯像儀觀察拍照加於作樣報告中)。
2.客戶無提供圖檔切割。
3.340*175mm,厚度: 2 .0mm (渠水口、無V cut),可測試後續客戶會導入V CUT

4.226*210mm,厚度: 1 .6mm(版邊有v cut)一邊可先測參數,

另一邊可實際測試加工速度
產品尺寸:

1 .340*175mm,厚度: 2 .0mm (渠水口、無V cut)

2 .226*210mm,厚度: 1 .6mm(版邊有v cut)

測試結果:

1.切割邊緣無毛刺，無明顯碳化。
2.切割時有大量粉塵，難以去除乾淨，需要外接對向吹氣；吹氣角度45°。
3.客戶未提供圖紙，切割時需手動對位，切割精度無法保證，同時無法測試整板CT，改為測試線速度，
切割速度CT:材料1（厚度2mm）線速度0.6mm/s,材料2（1.6mm）線速度1mm/s。

4.在測試材料2過程中v槽處會存在一定量粉塵。以煙霧淨化器抽塵。
5.相關切割視頻檔案過大,已微信提供客戶。

➢ 材料1（厚度2m m）線速度0.6mm /s
➢ 材料2（1.6mm）線速度1m m /s。
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◼ HG | LBA40G設備 | 修訂日誌
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版本 修改描述 日期 作者

V1.0 初版DFM 10/12/2023 方旭



◼ HG | LBA40G設備 |我們能做什麼 |SMT產線打碼&切割
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◼ HG | LBA40G設備 |我們能做什麼 |SMT產線打碼&切割
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◼HG | LBA40G設備 |整機介紹

主設備尺寸 : 950mm(L)×1500mm(W)×1620mm(H)mm (不含三色指示燈) 重量: 1 ,250 kg

煙霧淨化器尺寸：480(W)* 500(L)* 1240(H)mm；重量： 105 KG

冷卻水箱尺寸 : 454(W)* 330(L)*620(H)mm; 重量: 45 kg

➢ 高精度、低漂移的振鏡與伺服系統
平臺結合帶來卓越的微米量級切割
精度，切割精度達±25um；

➢ 多年工藝調試實戰經驗，光束品質
好，最小線寬35um，熱影響區
小，熱畸變形小，熱影響層深度小
於0.1mm；

➢ 無應力切割模式與全自動CCD定位
系統有機結合帶來完美的切割效
果，切口邊緣平滑，無塌邊，無切
割殘渣

➢ 可實現多板拼合切割，自動定位，
自動校正，自動漲縮補償，拼接精
度≤10um；

➢ 綠色環保的切割制程有效的避免了
對操作人員的危害及對環境的污
染；

➢ 支援直接導入DXF檔進行切割
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◆特點
➢ •光學大理石平臺，保證設備穩定性；
➢ •設備頂部有醒目的三色警示燈，即時顯示裝置的工作狀態；
➢ •設備尺寸：950mm(W)*1500mm(L)*1620mm(H) ；設備重量：1250KG（含水箱及煙霧淨化器）
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◼HG | LBA40G設備 |整機介紹



◼HG | LBA40G設備 |工作流程介紹

1 2 3

①產品人工放入設備工
位元

②按下啟動按鈕，XY 

模組帶動加工平臺移
動，相機讀取產品定
位特徵點，根據切割
內容XY模組帶動加工
平臺運動進行切割

③加工完成，人工從設
備工位元元元元元元元

取出
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◼HG | LBA40G設備 |整機內部佈局介紹

XY平臺

雷射器

光路密封盒 工作平臺

鐳射加工系統

PC
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HG | LBA40G設備 |雷射模組

抽塵裝置

視覺系統元件

雷射器

電動Z軸

光路密封盒

防塵筒

振鏡頭

10/26 2025/2/26



◼HG | LBA40G設備 |雷射器參數
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◆ Type:Cypress2-532-40

尺寸: 628(L)*(275(W)*100*(H)mm

重量: 25 KG

Cypress2 工業級納秒綠光雷射器，採用全新的All-in-One 一體化設計；雷射器嚴格採用IP65雙層
密封，無懼高溫高濕環境；獨有的LBO 晶體電動移點技術，確保雷射器長期使用壽命；通過
EMC 測試，不懼電磁幹擾，通過CE 認證，出口無憂。該雷射器適應鐳射快速精密加工產線的需
求，同時可保證長期的穩定可靠性。



◼HG | LBA40G設備 |冷卻系統

用於各種不同功率的雷射器。〈功能與特點〉：
● 系統的元件均採用國際知名品牌，保證設備具有優異的品質和良好
的可靠性；

● 採用優質的不銹鋼冷水迴圈泵，流量大、揚程高、噪音低、壽命長；
不銹鋼水箱、管路、不銹鋼閥件永無生銹之憂；

● 控制系統採用液晶全中文（或全英文）電腦控制器，CPU全自動控制，
可實現人機對話，操作簡單、直觀。
控制精度高達±0.1℃；具有故障自動診斷功能，直接將故障點顯示在
螢幕上，提示使用者快速處理。
並可將故障信號通過資料線直接傳輸給CNC數控系統，
避免造成元件和設備損壞；

冰水機CHILLER尺寸: 

420(W)* 550(L)* 650(H)mm; 

重量: 45 KG

● 提供多重保護功能和無源報
警端子、遠端控制端子，易於

實現雷射器的集中控制和監控；
●其中“雙溫型″

精密水冷卻機在為雷射器提供
穩定、精確的水溫控制的同時，
又提供一路與環境溫度相近的
水溫用以鏡片冷卻，解決了鏡片
在用低溫水冷卻時結露造成損
壞這一問題，是鐳射設備整機冷
卻的最佳選擇。
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◼ HG | LBA40G設備 | 抽塵系統元件

電源開關
調速開關

主過濾芯

風琴罩濾袋

➢ 該系統是專門為鐳射打標、雕刻、切割、焊接等鐳射加工過程所產生煙霧的淨化而設計的。解決了在鐳射加工過程中的粉塵、有害氣；
➢ 體等對環境的污染，以及對鐳射設備本身的污染，並能提高加工產品的品質；
➢ LE 系列採用進口高風壓、低噪音風機，能有效的吸取煙霧顆粒，並最大限度的延長濾芯的使用壽命；
➢ LE 系列的過濾系統由預篩檢程式和主篩檢程式兩部分組成，預篩檢程式能夠吸附氣流中比較大的粒子來避免主篩檢程式過早的被堵塞；

主篩檢程式由 HEPA 高效過濾芯和化學濾芯組成，HEPA 高效過濾芯對 0.3 微米的微粒的過濾效率為 99.997%，化學濾芯能有效的去除
氣流中的有害氣體。
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◼ HG | LBA40G設備 | 軟體操作介面
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軟體特點

華工自主研發的FPC切割專用軟體，功能完善，參數設置明瞭，操作簡潔。

中英文雙語系統；

多種切割模式支援分層、選取等多樣化切割方式；

強大圖檔處理支援分圖加工，陣列加工以及圖檔平移、旋轉、縮放；

具備許可權管理、圖像監視功能；



◼ HG | LBA40G設備 | 軟體許可權管理
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➢ 操作員權限：僅能進入加工介面，執行加工操作

➢ 繪圖員權限：可以進入編輯介面，進行圖紙編輯操作

➢ 設計員權限：可以進入編輯介面，可以進行軟體關鍵參數配置和調試

➢ 管理員權限：可以操作軟體所有功能



◼ HG | LBA40G設備 | 設備結構尺寸
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設備尺寸 950(W)*1500(L)*1620(H)mm



◼ HG | LBA40G設備 |設備性能指標
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雷射器

雷射器品牌 華日

鐳射波長 532nm

平均功率 40W

光學系統

最高掃描速度 7000mm/s

重複掃描精度 10um

聚焦光斑直徑 20um

透鏡幅面 50mm*50mm

電動Z軸調焦範圍 40mm

直線模組

X軸行程範圍 400mm

Y軸行程範圍 400mm

重複定位精度 ±5um

CCD

拍照方式 旁軸直拍

視野範圍 8mm*7mm

定位精度 10um

整機加工性能

整機加工精度 ±25um

拼接精度 10um

最大幅面 400*300mm

設備尺寸 950*1500*1650mm



◼ HG | LBA40G設備 |安裝環境要求
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溫度 15-35°（超出範圍需安裝空調）

濕度 5-65%，無凝露（超出範圍需安裝除濕設備）

電源 220V，50/60HZ，32A，

電壓穩定性
供電網路波動：10%以內（200-240V），電網接地符合國際要求。

波動幅度在10%以上時，應安裝自動穩壓器、穩壓器。

基礎振幅
基礎振幅小於50um；振動加速度小於0.05g；

避免衝壓等機床在附近。

車間 需要無塵車間內使用

氣壓 0.4-0.7Mpa

整機淨重 ≤1000kg（不含煙霧淨化器）



FPC輪廓

FPC水口

PCB水口

PCB輪廓

PCB，帶V-CUT

PCB，帶郵票孔
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◼HG |部分樣品展示



◼HG |部分樣品展示

放大鏡下斷面效果展示

FPC 封裝材料 金手指（紫外納秒）PCB

碳纖維打孔正面
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碳纖維打孔背面



◼HG | Business Partners

Client-Focused, Client Success, Exceeding Client Expectations

3C Industry

Auto Industry

Home Appliance 

Consumer Goods Industry

Military Industry

Rail Transit Industry

Sheet Metal Processing Industry

Healthcare Industry
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◼ HG | 典型客戶-合作企業
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全智能

以鐳射加工技術為重要支撐的

智慧製造裝備業務

全聯接

以資訊通信技術為重要支撐的

光聯接、無線聯接業務

全感知

以敏感電子技術為重要支撐的

感測器業務
新能源

新基建

新材料
汽車新四化

工業數智化

優
化
產
業
內
核

聚
焦
五
大
賽
道

企業資質：國內首家以鐳射為主業的上市公司
國家級創新型企業，國家“863”高技術成果產
業化基地，中國出口品質安全示範企業

企業使命：創新聯動美好世界

企業願景：參與構建全聯接、全感知、全智慧
世界，成為全球有影響力的科技企業

業務方向：圍繞五大賽道，開展協同創新，完
善產品鏈條，深入拓展高端市場，催生更多新
技術、新產品、新方向

◼ 華工科技

A B O U T H G T E C H
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3C電子事業部

PCB為電子及切割事業部

半導體與脆性材料事業部

氣出電子事業部

精密系統事業群

蘇州華工自動化
技術有限公司

江蘇華工激光
科技有限

深圳華工激光
設備有限公司

美國（矽穀）
子公司

成都華工激光
科技有限公司

深圳華工量測
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科技有限公司

◼ 精密系統事業群
PRECISION SYSTEM BUSINESS GROUPS

• 工業鐳射解決方案權威提供商
• 華工激光作為中國最大的鐳射設備製造商之一，
華工科技股份公司旗下的核心子公司，
是國內第一家以鐳射為主體的上市公司



THANK YOU 

FOR WATCHING
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PSP Asia Co., Ltd.

連絡電話: +886-3-3115408

岳翔 Mark +886-986-308101

E-mail:mark@pspasia.com.tw

桃園市蘆竹區南崁路一段83號10F-5 

靈祈科技官方
LINE
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